
 
MINI VAGUE POUR SOUDAGE-DESSOUDAGE 

 
Microprocessor based, digital controller regulates: 

solder temperature, wave height, solder flow 
duration, and "blow-thru" duration (GW-10A) 
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GW - 10 Nozzles 

 
Various standard as well as custom nozzles available 
Mini-wave 

 
Solder Wave for 14-16 pin IC shown 
A large selection of nozzles for all component sizes is available: 
Flat connectors, 14-20 pin DIP, 24-28 pin DIP, 30-48 pin DIP, 
Large connectors, and PGAs. 
X, Y and Z Universal Board Fixture Option for Mini- wave 

GW-10 UBF 



 

MINI-VAGUE  MV500 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Buse montée  avec dévers à droite 
elle peut se monter avec dévers à 
gauche  
Largeur maxi de buse 200 mm 
Cuve conduit et buse en titane    
Système sous Azote 
Temps de chauffe 1 H 
Quantité d’alliage 45 Kgs 
Option : 
Horloge programmation   
Pointeur laser   
Système monté baisse  

MV 500 avec buse sous air, un 
dispositif permet la récupération 
Des oxydes, comme pour les buses 
sous Azote le maximum est de 
200mm et le montage se fait sur 
quatre positions  
 
Système air libre 
 
  

MV 500 Corps de pompe, Moteur 
Vue d’ensemble 
 
Les buses dépassent la structure de 
20mm cela permet de traiter tous 
les formats de carte il suffit 
d’adapter les supports. 
 
Température 300 maxi   



 
 

POSTE D’ETAMAGE DE COMPOSANTS 
Ou dé-dorage /étamage 

 

 
 
 

Descriptif : 
 
 Station d’étamage équipée de 2 bacs Titane indépendants comprenant: 
 
 1 Système monte et baisse pneumatique 
 2 Régulateur de chauffage pour chaque bac. 
 3 Réglage du temps d’immersion par minuterie pneumatique  
 4 Réglage de la profondeur d’étamage 
 5 Barrette porte composant avec pince Titane 
 6 Outil de raclage des bains 
 7 Lingotière de récupérations des scories en Titane 
 

 
 
 
 
 



 
 


